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8 Ideal fur kundenspezifische Anpassungen induSENSOR

Hoch-Modular & OEM-fahig

Von kleineren Anpassungen bei Standardprodukten...

Fur besondere Anforderungen, die nicht durch die Standard-Modelle  Grundtypen

erflllt werden, kénnen die induktiven Sensoren aus dem Standardpro-  Es stehen 3 Basistypen zur Verfigung. Ausgehend von diesen Tech-
gramm von Micro-Epsilon angepasst werden. Eine wirtschaftliche Um- nologien kénnen Messbereiche und Targetausfuhrugen kombiniert
setzung lasst sich bereits fir mittlere Stlickzahlen erreichen (abhangig ~ werden.

von Art und Anzahl der Anderungen). Grundlage fiir die Modifikationen

bilden die induSENSOR Standard-Modelle. Technologie = Messbereich  Target
EDS bis 800 mm Rohr
Umgebungsbedingungen LDR bis 150 mm StoBel / Tastspitze
Je nach Einsatzort, -umgebung und -anwendung herrschen unter- LVDT bis £100 mm  StéBel / Tastspitze
schiedliche Umweltbedingungen, an die die Sensoren angepasst
werden:
= Umgebungstemperatur
= Druck
= Storfelder
= Schmutz, Staub, Feuchte Stecker
= Vibration, Schock Kabel
= Seewassertauglichkeit, IP69K Schnittstelle
Sensorbauform G
Gehéausematerial

NS

Mechanisches

Design
—
—— Flansch
[}
Integrierter Controller
Externer Controller
Messbereich ('

bis 800 mm



... bis zu individuellen Neuentwicklungen

Fudr Anwendungen mit hohen Stlckzahlen
entwickelt Micro-Epsilon Sensoren, die exakt
auf die Kundenanforderungen abgestimmt
sind. Geometrie, Controller und Verpackung
werden individuell auf das jeweilige Anfor-
derungsprofil angepasst. Dank der hohen
Fertigungstiefe bei Micro-Epsilon lassen sich
groBe Stuickzahlen kostengunstig realisieren.

Anwendungsfelder

Angepasste OEM-Wegsensoren werden oftmals fur Einsatzbereiche entwickelt,
in denen hochste Anspriche gelten, wie zum Beispiel:

= Anwendungen mit hohem Umgebungsdruck

= Umgebungen mit hohen Temperaturen

= Vakuum

= EX-Umgebungen

= Verschmutzte Einbau- und Messraume

Kompetenz in Serienfertigung

Am Hauptsitz der Micro-Epsilon werden Ent-
wicklungsprojekte initiiert und GroBprojekte
koordiniert. Entwicklung und Vertrieb von spe-
zifischen Sensoren fir OEM-Kunden in gro-
Ben Stlckzahlen erfolgt in direkten Kontakt mit
den Entwicklungs- und Produktspezialisten.

Fur die Serienproduktion der Elektroniken ste-
hen moderne und automatisierte Fertigungs-
anlagen flr Schablonen- und Siebdruck mit
Vision-Systemen, automatischer SMD-Be-
stickung , Reflowléten in rechnergesteuer-
ten Konvektionsdfen, FCKW-freie Wéasche in
Mehrkammer-Waschanlagen, automatisches
Die-Bonden und Lasertrimmer zur Verfigung.

Mit Fertigungskapazitaten von mehr als 1 Million Sensoren p.a. und durch Nutzung
firmeninterner Ressourcen sind die Sensoren sehr preisgunstig.

Als Fertigungsanlagen fur Sensoren stehen hierfur u.a. zur Verfligung:

= CNC-Dreh- und Frasmaschinen

= Vollautomatische Spulen-Wickelmaschinen

= Lichtbogen-Schweianlage zum Verschweissen der Spulendrahte

= Tauch-Lackieranlage zum Schutz der Spule

= Automatische Prifanlage zum Test der Spulenparameter

= LaserschweiB- und Markiersysteme

ARARRAR:

Alle Seriensysteme werden in ergonomischen
und montagefreundlichen Verpackungsein-
heiten geliefert. Dabei werden umweltfreund-
liche und wirtschafltliche Umlaufverpackun-
gen eingesetzt. Im Rahmen des Total-Quality
Management ist fUr zahlreiche Mess- und Prif-
vorgange eine 100%-Kontrolle integriert.
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10 |deal fur kundenspezifische Anpassungen induSENSOR

Beispiele fur kundenspezifische Anpassungen

Miniaturisierte LVDTs

= Kleine Messbereiche und Bauformen zum
Einbau bei beengten Platzverhaltnissen

Sonderbauformen

= Mechanische Anpassungen
= ATEX/FM Zulassung
= Zusatzliche physikalische Prinzipien

S N

Optimierte Sensorik
fur Gro3serien

= Hydraulikventile
= Prozessventile
= Weile Ware
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Wirbelstrom-Langwegsensoren

= Hohe Schock-, Vibrations- und Druckbestandigkeit

= Angepasste Flansche und Anschlisse zur optimalen Integration
= Abgesetzte Controller fir Hochtemperaturanwendungen

= Miniaturisierte Bauformen flr beengte Bauraume

= Bauformen mit Alu-Rohr oder StoBel

Angepasste Elektronik-Komponenten
und Sensor-Controller

= Auf Basis von ASICS, analoger oder digitaler Schaltungstechnik
= Unterschiedliche Formen und Anschlussoptionen

= Miniaturisierte Bauformen

= Unterschiedliche Ausgangssignale und Schnittstellen

g

=~ 9000,
TIPS




Anderungen vorbehalten / Y9760177-F052082GKE

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon

und Dimension

Optische Mikrometer, Lichtleiter,
Mess- und Prufverstarker

Sensoren und Systeme flr Weg, Position

Sensoren und Messgerate flr Mess- und Prifanlagen zur

berthrungslose Temperaturmessung Qualitatssicherung

Sensoren zur Farberkennung, 3D Messtechnik zur dimensionellen Prifung
LED Analyser und Inline-Farbspektrometer und Oberflacheninspektion
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MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
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